THERMOFLO 1500

NAJNOWSZEJ GENERACJI

ST'CNCeX

® 10 lat doswiadczen

® Bezplatne
prezentacje

SYSTEM MONTAZOWO-DEMONTAZOWY jigions

DLA UKLADOW BGA

THERMOFLO 1500 stworzono by umozliwi¢ fatwy i bezpieczny
montaz i demontaz elementéw takich jak BGA, PBGA, CBGA,

MBGA, CSP, FC, MLF, LCC i innych.

Dzieki precyzyjnemu uktadowi optycznemu o wysokiej
rozdzielczo$ci doktadne wypozycjonowanie elementow
jest tatwiejsze niz kiedykolwiek wczesniej.

m  [ntuicyjne, tatwe w obstudze
oprogramowanie, zapewniajgce
operatorowi zawsze skuteczne
przeprowadzenie procesu
Szybkie i precyzyjne konfigurowanie nawet
bardzo ztozonych profili
Catos¢ procesu odbywa sie bez
przemieszczania ptytki lub komponentu
Podgrzewanie ptytki promiennikami IR
oraz duzej wydajnosci gtowica
konwekcyjna pozwalajg na efektywng
prace z “trudnymi termicznie” ptytkami
Mozliwos¢ obstugi ptytek o maksymalnych
wymiarach do 305x305mm
Whbudowany kompresor, standardowo
wyposazony w opcje zasilania azotem
Atrakcyjna cena

SWIADCZYMY USLUGI W ZAKRESIE
MONTAZU | DEMONTAZU UKLADOW
W OBUDOWACH BGA | POCHODNYCH
(PBGA, pBGA, CSP, FLIP CHIP)

~Srrcnc

® Dlugie gwarancje
i bezplatny serwis

® Natychmiastowa
realizacja
zaméwien

® Uznani $wiatowi
producenci

® Tysiace
zadowolonych
klientow

Precyzyjny, programowalny
system do montazu

i demontazu PBGA, CSP,
LGA, LCC oraz innych
komponentéw SMD.
Idealny do poprawek
poprodukcyjnych, serwisu,
prac projektowych

i produkcji

krotkoseryjnej.
Rozbudowana wersja
THERMOFLO 1500

Stotowe urzadzenie rentgenowskie
przeznaczone do kontroli montazu elementow
elektronicznych - szczegolnie BGA/CSP.
Oprogramowanie do dokumentowania i

archiwizowania zdjec.

Kestrel jest wysokiej jakosci
bezkontaktowym systemem
pomiarowym taczacym w sobie szereg
zalet wsrod, ktérych najwazniejszymi sa:
doktadnosé
i powtarzalnos¢
pomiarow,
wyrazny obraz ,
szybkos¢ pracy,
tatwos¢ obstugi,
niska cena.
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